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(VYSKOVA SOUST. BALT PV)

PROJEKT: NOVO’STAI/BA TELOCVICNY,
VELKE PRILEPY

OBEC/OKR.: VELKE PRILEPY / PRAHA - ZAPAD

STAV. URAD: VELKE PRILEPY

PROJEKTANT:  PLANS ARCHITEKTI s.r.o.

STRESOVICKA 429/20,
16200 PRAHA 6
TEL. +420 605714883

VYKRES:

ROZVODNICE R2

E.09

N

|
|

Rozvadét  R2

Barva Seda

Typ Plechovy - 72 moduld - 3
Rozmér v600 x 8543 x h140 mm

|
T 7777777777777

EMAIL: LIBOR@PRECEK.EU

KAT. UZEMi: KAMYK U VELKYCH PRILEP STUPEN: PROJEKT PRO STAVEBNI POVOLENI
KAT. &I8L0: 53 PROVOZOVNA:  SEIFERTOVA 671, 252 64 VELKE PRILEPY & ZAKAZKY: DATUM:

HIP: ING. LIBOR PRECEK, Ph.D. 019:004 082019
INVESTOR: OBEC VELKE PRILEPY PROFESE: ELEKTROINSTALACE

PRAZSKA 162,
252 64 VELKE PRILEPY

PROJEKTANT:
VYPRACOVAL:

ING. EDUARD ANDRASI
ING. EDUARD ANDRAS

PLANS

ARCHITEKTI




